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INTISARI

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu
ingin meminimalkan Jjumlah remah kulit wafer vyang
dihasilkan dengan cara mencari faktor-faktor mana saja
yang berpengaruh serta menemukan setting level terbaik,
sehingga dapat menekan angka kerugian perusahaan,

Berdasarkan proses identifikasi di lapangan maka
orthogonal array vyang dipilih adalah Ls(3*), dimana
terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi secara
langsung, yaitu berat tepung, Dberta gula, kecepatan
putaran pengaduk, dan suhu oven,

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, ternyata
terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap rata-
rata respon yang diukur berdasarkan perhitungan rasio-F
adalah berat gula, kecepatan putaran pengaduk, dan suhu
oven. Sedabgkan untuk setting level yang terbaik dari
empat faktor yang telah disebutkan di atas maka faktor
yang secara signifikan berpengaruh adalah berat tepung
di set pada level 2 yaitu 20 Kg (sesuai dengan standar
perusahaan), berat gula di set pada level 1 yaitu 14
Kg, kecepatan putaran pengaduk di set pada level 1

-yaitu 1400 rpm, dan suhu oven di set pada level 3 yaitu

2000°C.
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